
技术交底文件(发明或实用新型)

	发明名称： 

本专利发明人： 

技术问题联系人： 

联系人电话：                     传真：

联系人

联系人地址：

邮编： 

一、详细介绍技术背景，并描述已有的与本发明最相近似的实现方案（背景技术及现有技术方案应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果上述现有技术出自专利、期刊、书籍，还应尽可能提供出处）相关背景技术以及最接近的现有技术

背景技术：

现有技术：

二、上述现有技术的缺点是什么？是具体什么原因导致会有上述缺点（本段应依据事实做客观评价，不得有夸大、恶意贬低的情形）？

现有技术的缺点：

三、针对上述现有技术的缺点，说明本发明的目的（客观评价）：

发明目的：

四、本发明技术方案的详细阐述（发明内容）

4.1　本发明要解决的技术问题是什么，该技术是属于哪个技术领域（简单介绍，一个自然段）？

技术领域：

本发明所要解决的技术问题：

4.2　本发明技术实现的具体实施例（本方案的描述应尽可能详细，发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案；所有英文缩写都应有中文注释；所有附图都应该有详细的文字描述，以别人不看附图即可明白技术方案为准；同时附图中的关键词或方框图中的注释都尽量用中文；方法专利都应该提供一个流程图，并提供相关的系统装置）

4.3　本发明技术方案带来的有益效果（与现有技术相比较，本发明有哪些优点，每项优点各是因为本发明采用了什么不同于现有技术的技术手段来实现的？可结合发明内容简单介绍）

有益效果：

五、本发明的关键点和欲保护点是什么？依每个关键点和欲保护点，本发明与现有技术的实施方案各是怎样，二者有哪些不同之处？（本段应简单介绍，两三个自然段即可，重点放在把本发明的关键技术与现有技术作比对，并做客观评价；该比对应是具体技术手段的比对，而不能仅仅是功能上的比对）

关键点：

1、

2、

3、

欲保护点：

1、

2、

六、其它：（若有附图或其他需要说明的事项，请另行附于本资料后）
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